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Wszystkie wyktadziny $cienne i poditogowe nalezy doktadnie sprawdzi¢ pod katem
widocznych wad przed rozpoczeciem ich montazu. Jesli stwierdzono widoczne wady ; ) g NR PARTII X
wyrobu, nalezy poinformowa¢ o nich firmg¢ GERFLOR, odstapi¢ od montazu i . - 2 ™ NR PARTII X

oczekiwac na sposob rozstrzygnigcia problemu przez producenta.

™ NR PARTII X

Informacje o charakterystyce uzytkowej i przeznaczeniu wyrobu podano w jego karcie technicznej, dostepnej na stronie: www.gerflor.fr

1. OBSZARY ZASTOSOWANIA

Uktad nalezy rozplanowac oddzielnie dla kazdego z wydzielonych przegrodami pomieszczen.
<150 mZ montaz luzem. W przypadku wiekszych powierzchni nalezy podzielié je na obszary po 150 m2.

MONTAZ LUZEM: W przypadku montazu wyrobu w ptytkach lub deskach na powierzchni ktérej jeden z wymiarow liczy
ponad 10 m dtugosci, nalezy podzieli¢ powierzchnie na réwne odcinki. Przyktady: 12 m -->2 x 6 m,
16m-->2x8m,20m-->2x10m,24 m-->3x8m,40 m-->4 x 10 m, patrz 3.5.1

TEMPERATURA MONTAZU . +156°C < T < +26°C (optymalna: 20°C) |

PODLOGI W BUDYNKACH

TEMPERATURA UZYTKOWANIA{ I8 - +10°C <T<+30°C

BEZPOSREDNIE Wyréb mozna uktadaé luzem pod warunkiem, ze temperatura otoczenia jest kontrolowana.
NASLONECZNIENIE Aby posadzka nie nagrzewata sig do temperatury przekraczajacej 60°C, nalezy zabezpieczy¢ ja
(NASLONECZNIONY OBSZAR PRZY przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, np. za pomoca rolet lub zaston
GG AT s okiennych lub tym podobnych rozwiazan. W przeciwnym razie nalezy przytwierdzi¢ podtoge za

ﬁ‘(’,“,',EJLL,'('(‘,AWCJ‘c,f‘,’ﬂ,E }-LIKACH pomoca odpowiedniego kleju. (Nalezy skonsultowaé sie z producentem kleju.)

WERANDY ) Montaz niedozwolony.

PODLOZA
Powierzchnia podtoza musi by¢ ptaska i rowna, zas-jej spoiny (z fugami) nie glebsze niz4 mm. Glebsze
PLYTKI CERAMICZNE spoiny i fugi nalezy wyréwna¢ odpowiednia zaprawa, lub przekry¢ cate podtoze wylewka gtadka,
samopoziomujaca, aby zagtebienia nie uwydatniaty sie na powierzchni nowej podtogi.
SAAn e el e se o) = =l e) (AR P AR N AR SN TR W razie konieczno$ci nalezy wyrowna¢ podioze wypetniajac wgtebienia odpowiednig masa
BETONOWE, POSADZKI BETONOWE, JASTRYCHY wyréwnawcza, Nastepnie zeszlifowac i odpyli¢ podioze.
Jezeli podfoze spetnia wymagania i ponad 90% jego powierzchni w pomieszczeniu jest w dobrym
stanie, nalezy usuna¢ wadliwe ptytki, wypetni¢ ubytki wylewka lub masa wyréwnawcza i pozostawi¢
przygotowane podtoze do catkowitego zwigzania i wyschniecia. Nastepnie potozy¢ deski lub ptytki.
W przeciwnym razie nalezy zdemontowac catg posadzke i przygotowac cate podtoze od poczatku.
TYLKO W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH (o niskim obciazeniu ruchem pieszym lub wg CEN 23-31]: Jezeli
podfoze spetnia wymagania i ponad 90% jego powierzchni w pomieszczeniu jest w dobrym stanie, nalezy usunaé
WYKLADZINY PCW Z ROLKI | AKUSTYCZNE W PLYTKACH wadliwe plytki, wypetni¢ ubytki wylewka lub masa wyrownawcza i pozostawi¢ przygotowane podioze do catkowitego
2zwigzania | wyschniecia. Nastepnie potozy¢ deski lub plytki. W przeciwnym razie nalezy zdemontowac cafa posadzke

i przygotowac cate podioze od poczatku

PLYTKI PCW | KOMPAKTOWE WYKLADZINY PCW Z METRA

WYKLADZINA TEKSTYLNA

(WYKLADZINA DYWANOWA) Montaz niedozwolony. Nalezy usuna¢ catg posadzke i przygotowac podioze od podstaw.

PLYTKI WINYLOWO-AZBESTOWE Patrz instrukcja techniczna firmy Gerflor dot. przekrywania podiég azbestowych (www.gerflor.com).

. Zaleca si¢ montaz wytacznie na podktadzie z izolacji akustycznej GERFLOR SILENCE ULTRA 19 dB
MONTAZ NA WARSTWIE IZOLACJI AKUSTYCZNEJ GERFLOR lub GERFLOR ACOUSTIC 15 dB, zaleznie od normatywnej klasy pomieszczen. W razie potrzeby

przygotowac podioze od nowa
PODLOGI DREWNIANE Z PANELI LUB DESEK (DTU 51.3) NA LEGARACH Dopu alne
PARKIET KLEJONY Catkowity demontaz

PARKIET MOCOWANY GWOZDZIAMI DO BELEK O ROZSTAWIE
MAKSYMALNIE 0,30 M, PRZEWIEWNY OD SPODU

PARKIETY LUB PANELE PODLOGOWE PLYWAJACE Catkowity demontaz
PODLOGI LAMINOWANE Catkowity demontaz
PLYTY OSB lub deski Catkowity demontaz
OGRZEWANIE PODLOGOWE

OGRZEWANIE PODLOGOWE Z OBIEGIEM GORACEJ WODY O
TEMP. MAKS. 28°C

OGRZEWANIE PODLOGOWE PROMIENNIKAMI ELEKTRYCZNYMI
MAKS. = 0,15 m*x °KIW

REWERSYJNE WODNE OGRZEWANIE PODLOGOWE O NISKIEJ
TEMPERATURZE

Jezeli podtoza, na ktorym produkt ma by¢ utozony, nie wymieniono w instrukcji, nalezy skonsultowac sie z producentem.

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Montaz wytacznie na Klej.

Dopuszczalne

WAZNE: Informacje tu zawarte obowigzujg od: 01.11.2018. Moga ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustajacy postep techniczny, przed
przystapieniem do prac klienci powinni skontaktowac sie z nasza firma i ustalic, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.



[320] sposos monTAzU: CREATION 30 CLIC

2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

M 2.1. Warunki podtoza

- Nieréwnosci podtogi nie
wieksze niz 5 mm na odcinku
2m.

- .Maks. jedna nieréwnosé
wyzsza niz 1 mm na odcinku
20 cm.

- Podtoze musi by¢ gtadkie i
odpylone.

Podtoge nalezy ktas¢ na réwnym, ptaskim, czystym,
nosnym, suchym i solidnym podtozu.

Wilgotno$¢ podioza betonowego maks. 7%; 92% RH
(wilgotnosci wzglednej) w pomiarze aparatem
szybkosciowym do oznaczania wilgoci.

- Maksymalna szeroko$¢ spoin / fug migdzy ptytkami
4 mm.

B 2.2. PRZYGOTOWANIE NOWEGO PODLOZA BETONOWEGO . :g::;z:a Nalezy przygotowa¢ szczeliny w podtozu pod wypetnienie zaprawg,
Powierzchnig nalezy starannie przygotowac, doktadnie usuwajac zanieczyszczeniai o  Spoiny / dylatacje:

brud, mleczko betonowe, resztki produktéw wykoriczeniowych i wszelkie ciata obce. - Szczeliny skurczowe: nalezy przygotowaé szczeliny przed natozeniem
Jezeli podtoZe nie spetnia wymagan, nalezy przygotowac je w nastepujacy sposob: Zaprawy naprawczej.

e Podtoza o wilgotnosci < 4,5%, 80% RH:
zaprawa musi spefnia¢ wymagania dla klasy P3.

e Podtoza o wilgotnosci od 4,5 do 7%, 92% RH:
zaleca sie przekrycie podioza izolacjg przeciwwilgociowa pozioma przed
pokryciem jej zaprawa wyrownujaca.

o Punktowe wypetnianie ubytkow:
Do naprawy punktowej nieréwnosci i ubytkéw mozna uzy¢ zaprawy zywicznej (z
oznaczeniem NF dla produktéw do napraw betonu).

- Szczeliny skurczowe: przygotowac w ten sam sposob, co spekania.

3. MONTAZ

B 3.1. WARUNKI MONTAZU

Deski (ptytki) nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktérym beda uktadane, co najmniej o o
na 24 godziny przed montazem. Aby unikna¢ wiekszych réznic kolorystycznych na >15°C E <26°C
powierzchni utozonej podtogi, nalezy wykonac ja produktem z jednej serii produkcyjnej. >59°F
Temperatura w pomieszczeniu podczas montazu musi wynosic¢ od 15 do 26°C.

perara e P ’ ™ 20 °C /es-

<79°F
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l 3.2. UKLAD

o W przypadku uktadania na podktadzie nalezy unika¢ naktadania sie jej faczen na taczenia podtogi.
Sposob ukfadania wyktadziny w deskach lub ptytkach:
Uktad nalezy rozplanowac¢ oddzielnie dla kazdego z wydzielonych przegrodami pomieszczen.
- Plytki (deski) w obrebie jednego pomieszczenia muszg pochodzi¢ z tej samej partii produkcyjnej.
- Wykonawca powinien opracowac uktad ptytek (desek) uwzgledniajac ponizsze wymagania:
o Plytki (deski) nalezy prostopadle ku $cianie z gtéwnym oknem pomieszczenia lub w poprzek tego kierunku.
o Plytki (deski) w korytarzach nalezy by¢ uktada¢ zgodnie z kierunkiem ruchu.
o Nalezy plytki (deski) uktada¢ w tak sposob, aby szeroko$¢ piytki (deski) w standardowych odcinkach byta wieksza od potowy dlugosci piytki (deski).
o Szeroko$¢ plytek (desek) wzdtuz krawedzi podtogi musi, jezeli to mozliwe, by¢ taka sama po obu stronach.
o Na koricach rzedow diugo$c¢ ptytek (desek) wolno docinaé na co najmniej 25 cm.
o Deski nalezy uktada¢ na mijanke o diugo$ci co najmniej 25 cm, a najlepiej rowna 1/3 dtugosci deski.
o Plytki nalezy uktada¢ z mijankq o diugosci potowy ptytki.

PODLOGI W BUDYNKACH

UKLADANIE DESEK UKLADANIE PLYTEK

M 3.3. WYZNACZANIE OSI " Okno
113
o Zmierzy¢ szeroko$¢ pomieszczenia i podzielié ja przez szeroko$¢ uktadanych diugosci
plytek (desek). Wynik zaokraglié do jednosci. deski
o Jesli wynik jest liczbg parzysta, to 0$ srodkowa planu podtogi biegnie w réwnej
odlegtosci od przeciwlegtych $cian (przez $rodek pomieszczenia).
o Jezeli wynik jest liczba nieparzysta, to 0$ nalezy poprowadzi¢ linig odsunieta o pét
szerokosci pytki (deski) od osi srodkowej pomieszczenia.
o Przenies¢ 0s Srodkowa lub przesunieta o wielokrotno$¢ szerokoci plytki (deski)
pod $ciane, od ktdrej zacznie sig montaz.
13
szerokosci
A deski Drzwi

LT ETE
‘_@—9__@3

B 3.4. KRAWEDZIE

Odstep zewnetrzny od krawedzi wyktadziny wynosi maksymalnie 5 mm dla standardowych odcinkéw. Szczeliny na krawedzi podiogi przekry¢ profilem
wykoriczeniowym.

W pomieszczeniach wilgotnych zaleca sie doszczelni¢ spod profilu wykonczeniowego szczeliwem polimerowym MS lub poliuretanowym.

e Rozpocza¢ uktadanie od rogu pomieszczenia.

e  Uktadac¢ kolejne fragmenty podtogi poruszajgc sig tytem (na zewnatrz od niej), z piérami zamkéw ku uktadajacemu.

Pidro w kierunku uktadajgcego i w lewo, jesli montaz rozpoczyna sie od prawej Sciany pomieszczenia.
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W 3.5. MONTAZ

Deski: Luz wzdtuz Ukfadanie po dtugosci Uktadanie po dtugosci

. krawedzi:
Metoda 1: 5mm HHTH THH TH P TH T TH rHH TH T

o Dopasowanie faczen co trzy rzedy. il G A ARl
Ukfadac nastepny rzad z mijanka na 1/3 dtugosci deski. ittt i
e Unikac krotkiego odcinania produktu na koficu kazdego rzedu. U e el rd e
Metoda 2: T THTHH P THTH THTHH TH T
e Uktadanie z taczeniami krytymi HIHTHITHIHTHIHIHTHITH HH
Utozy¢ kolejny rzad zaczynajac go odcietym fragmentem ostatniej HIRTHIRH TR THTHIRTHIHH TR [
deski w poprzednim rzedzie. HIHIHHIHTHTHIHTRIHHTHHH

e Deski nalezy uktada¢ na mijanke o dtugosci co najmniej 25 cm. m AU AL RTHL R U LU HERTH AR AIRTHIRL LRI AR TH

L T
: I
T
T
T I
max 10m —=
IIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
IIII II II
IIII I| I|
———
IIII II II
IIII II II
II:II:II:II
max 10m —

Ptytki: A AR A e e R el A A A A A e el Rl A
Uktadac ptytki na mijanke (o dtugosci 1/2 boku ptytki) AR AR Al Al AR Ry AL A WA A A A Rl el R Rl e
3.5.1. Podziat powierzchni HIHIH THH THTHTHTHTHHB THH T HTHTH THH THTH THTHTH THR THHTT
- Jesli konieczny jest podziat podioza na obszary podtogi: THIHIHHTHIH THH THTHHTHTHH IHTHIHHTHIH THIHIHTHHTHTHTH
e Powierzchnie >150 m? _—__—__~____—__—__—__—__—__-____—__—__~_ ]: H __ __ ] __ __ HHHH }[
e Co 10 m wzdtuz dluzszego boku deski lub ptytki. i e rd oo rd
Obszar nalezy podzieli¢ na rowne obszary. Przyktady: 12 m --> 2 x 6 m, U rd e el el rr el et e el e e
16m->2x8m,20m-->2x10m,24m-->3x8m,40m-->4x10m. TL U UL L T ML UL L e
Istniejg dwa sposoby wykonczenia krawedzi w oddzielnych obszarach: MU A T T T T T T i
Metoda 1: podklei¢ klejem wzdtuz krawedzi (patrz xxx) UTH Y TEH T T T P P T T W il U T P P P TE T T
Metoda 2: docig¢ krawedz na wymiar, pozostawiajac luke o THIHMHHTHIHTHTH THIHHIHTHTHI £ THIHTHHTHTHTHTHIH THH THTH MH £
szeroko$ci 1 cm i przekry¢ jg odpowiednig listwa wykoriczeniowq, AU THIHTHTETHH B HAE TS TETHTE A TE T PHTH THTHATH TH =
ROMUS. ATHTHHRHIHIHHHHHHIH]T E HTRIHTHRRTHIATHIRTHHIHIA] E
e  Uktadanie progach lub wokét rur U HH] HAL AL A AL HL AL AR R R A UH] AL HAL AL A AR HAD A R A
CLOIARI OO OO Ain yj Yy (oo oo R inoinio)
ﬁ = . Metoda 1: podklejanie Metoda 2: pozostawiajac luke o
|1 B+20 mrr:;l Zem el Klej 100 REF 058U0001, na szeroko$¢ 10 cm. szerokosci 1 cm i przekry¢ ja odpowiednig
3k listwa wykoriczeniowa ROMUS.

3.5.2. Docinanie (procedura, narzedzia itd.)

- Podtoge wzdtuz krawedzi docina si¢ nacinajac lini¢ ciecia elementu podtogi.
- Naciecia wykonuije sig nozem: i

o Nacig¢ plytke (deske) w jednej lub wiekszej liczbie linii od gory. +
o Wygia¢ ptytke (deske) docinang, aby odtamac odcinany kawatek.
o Usuna¢ zadziory przy uzyciu noza hakowego.

Odcig¢ piora wzdtuz krawedzi zewnetrznych podtogi. :(—’i

3.5.3. Sposob sczepiania zamkow (procedura, narzedzia itd.) min. 1/3

- Przed szczepieniem na zamek deski, nalezy upewnic sie, ze na obrobionej czesci nie ma
zadzioréw.

- Ostroznie umie$ci¢ wpust naprzeciw pidra.

- Mocowanie zamkow na pioro-wpust:

o Dobic jedng ptytke (deske) do drugiej, opukujac ja lekko
miotkiem plastikowym, zaczynajac od krétszej krawedzi. Mtotek bezodrzutowy

(deske) krawedzia dtuzsza i krétszq przy krawedziach
sasiednich elementow.

Zacza¢ watkowac od krotszej strony, dociskajac watek
catym ciezarem ciata. W ten sam sposéb nalezy szczepic¢

== /‘: o Dociskanie zamkow watkiem LVT-Clic: Potozy¢ plytke

= _2.5_\ = i‘gﬁ duzszy bok.
s
Miotek bezodrzutowy 94964
i Watek LVT-Click 93153

Potrzebne narzedzia:
N6z, tasma miemnicza, liniat metalowy, metalowe koétko

Q} traserskie, mtotek bezodrzutowy, watek LVT-Clic
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4. SPECJALNE ELEMENTY WYKONCZENIOWE

M 4.1.LISTWY PRZYPODLOGOWE

Jezeli podioge uklada sie przed montazem listew przypodtogowych, firma GERFLOR zaleca montaz listew przypodiogowych DECOR jej produkcji do wykorczenia szczelin
miedzy podfoga i Scianami.

Patrz spos6b montazu: [504A] LISTWY PRZYPODLOGOWE DESIGN-6086 oraz [504B] LISTWY PRZYPODLOGOWE DESIGN-MDF-5947.

Nalezy ktas¢ listwy przypodtogowe w taki sposdb, aby nie wywieraty nadmiernego nacisku na ptytki (deski) (stan po montazu wymaga niewielkich luzéw dylatacyjnych).
Jezeli listwy przypodtogowe zamontowano przed potozeniem podtogi, GERFLOR zaleca wykonczenie szczelin przysciennych ¢wieréwatkami.

B 4.2.SZCZELINY DYLATACYJNE W PODLOZU

Szczeliny na rownym poziomie: Profil ROMUS CJ-20-5 lub réwnorzedny produkt.
Szczeliny z nakfadka; Profil zaktada sie na podioge i mocuje tylko po jedne; stronie.

B 43.SKRAJE
Listwa progowa aluminiowa 5-6 mm (0505)
76
—
2. 84

I— 265 ——

Profil dt. 3 m owiercony otworami 9 x 4,3 mm

Maksymalny rozstaw migdzy osiami otworéw wynosi 313 mm.

Pierwszy otwér: 90 mm od korica

Otwory nalezy wygtadzi¢ po wywierceniu, usuwajac wszystkie zadziory.
Wkret TFZ 4x50 mm z kotkiem 6x30 mm do RMP4 /5, 5,6, 12,5 15 mm

Wkret TFZ, @ 4 mm, dt. 50 mm Kotek @ 6 mm, df. 30 mm Profil narozny
Szt. w opakowaniu: 4

m W kpl. z 8 wkretami, 8 kotkami i 4 tacznikami
- Wymiary: 180 x 180 mm
B 4.4. OSCIEZNICE

- Plytki (deski) nalezy przycina¢ na ksztatt za pomocg nozyc o duzym przetozeniu sity (o dugich raczkach).

Dotyczy to docinania podtogi wokét
ocieznic i w trudno dostepnych
narozach.

Dotyczy to docinania podtogi wokét o$cieznic i w trudno
dostepnych narozach.

Nozyce do ukosowania — nr kat. Nozyce o duzym przefozeniu —
Romus: 93415 / Janser: 237 530 000 nr kat. Janser: 262 284 000

B 4.5. PRZEJSCIA MIEDZY POMIESZCZENIAMI

Aby potaczy¢ krawedzie plytek (desek) CREATION LOCK miedzy przylegtymi pomieszczeniami, GERFLOR zaleca montaz listwy progowej z krytymi tacznikami,
zastaniajacej krawedzie skrajne podiogi. Prog moze by¢ drewniany lub metalowy. Na rynku dostepny jest szeroki asortyment listew progowych od wielu producentéw, m.in.
firm DINAC i ROMUS.

5. POCZATEK UZYTKOWANIA

Podloga nadaje sie do uzytku bezposrednio po montazu. Cigzkie sprzety i meble wymagaja

> 30 kg/cm? odpowiedniego zabezpieczenia podiogi. Gerflor zaleca przekrywanie podiogi matami
antyposlizgowymi z twardego PCW pod krzestami i fotelami z kétkami samonastawnymi. Nie nalezy
uzywa¢ mebli z gumowymi naktadkami na nézki (brudza podioge).

e Zakonczenia / ostonki / podkfadki ndzek stotow, krzeset, mebli i sprzetow, oraz tworzywo kotek
samonastawnych itp. powinny nadawac sie do podtog elastycznych (np. wyktadzin PCW czy
linoleum.

e Zaleca sie stopki/ ostonki / podktadki gtadkie, spoczywajace cata powierzchnig na podiodze ({j.
nie powinny by¢ kuliste).

Meble biurowe powinny mie¢ kotka samonastawne typu Fl, okreslonego w normie EN 12529.

e Maksymalny nacisk statyczny nie moze sigga¢ 200 kg/punkt and 30 kg/cm?

6. KONSERWACJA | PIELEGNACJA

G; ) www.gerflor.com Instrukcje pielegnacii i konserwaciji podtog Creation Clic 55 dostepne sa na
\ \}\ \ stronie www.gerflor.com.

PODLOGI W BUDYNKACH
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B 7.1. USZKODZENIE LUB WYLAMANIE PIORA ZAMKA (NA

KROTSZEJ KRAWEDZI) JEDNEJ LUB WIEKSZEJ LICZBY T | I | | I |
DESEK / PLYTEK: T T [ T [
Zapamietaj kierunek uktadania ptytek (desek). T 1 T 1 I I |

| I
| | ] 1 1 | 1 |
! | I 1 T | Starannie wyjmij deski
-2 | | I | | | |
;‘”‘“ﬁt&&i& - I I I I I I I
| I I U S S S S
=7
= | T R S S S S E—
| I ] I I | I |
2 I T I T ] Podklej tasma dwustronng,
| I I I I | I
- Odczep plytke (deske) po stronie, z ktorej element (A) jest u 1 T 1 T 1 : 1 T 1 . I : |
gory. Uzyj noza o prostym ostrzu. i T T T T I 1
Otworz zamek zatrzaskowy plytek (desek) wsuwajac | | I | |
$rubokret plaski miedzy (A) i (B). ¥ I I I
Odczep i wyjmij wszystkie plytki (deski), ktére trzeba I . | . ] | | I ——
wymienic. 1 T : 1 . T . | : | : | i

Przyklej tasme dwustronng na podtozu pod wymienianymi
ptytkami / deskami.

Wstaw plytki (deski) niewytamane wzdtuz krétszej krawedzi. Zalecamy zachowac kilka plytek (desek) z tej samej serii po wykonaniu
Uzupetnij reszte podtogi ptytkami (deskami), ktorych podtogi celem przysziej wymiany uszkodzonych elementow.
wytamane odcinki zamkow obcieto.

lub

Wymien uszkodzone plytki (deski) na nowe.

H 7.2. W RAZIE KONIECZNOSCI WYMIANY PLYTKI (DESKI)
Zapamietaj kierunek uktadania ptytek (desek).
Odczep plytke (deske) po stronie, z ktérej element (B) jest u gory. Uzyj noza o prostym ostrzu. (Rys. 1)
Otworz zamek zatrzaskowy plytek (desek) wsuwajac srubokret ptaski miedzy (A) i (B).
Wyczy$€ podtoze i naklej na nie tasme dwustronna.
Starannie usun zadziory z piéra na nowej desce (A). (Rys. 2)
Zamocuj nowg deske na zamek. (Rys. 3).




